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摘要(译)

本发明公开了一种芯片转移方法及设备，包括控制部件、静电产生部
件、打印部件、光学定位检测部件和高精度运动控制部件，其中，所述
控制部件分别与所述静电产生部件、所述光学定位检测部件和所述高精
度运动控制部件电连接，所述打印部件连接至所述高精度运动控制部
件，所述打印部件为圆柱形。本发明实施例提供的芯片转移方法及设备
可以提高芯片转移的速度并增加芯片单次转移的数量。
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